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摘要(译)

本发明涉及超声波器件及其制造方法、探测器及电子设备。该超声波器
件能够实现频率与灵敏度的精度高、且降低串扰。超声波器件的基板(44)
具有：第一表面及相反侧的第二表面，并具有由壁部(57)相互间隔开的第
一开口部(46)及第二开口部(46)。基板(44)的第一表面配置有分别闭塞第
一开口部(46)及第二开口部(46)的第一振动膜(24)及第二振动膜(24)。第
一振动膜(24)及第二振动膜(24)分别设置有第一压电元件(29、28、32)及
第二压电元件(29、28、32)，壁部(57)划分出在基板(44)的第二表面
(44b)开口的凹部(56)。
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